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摘要(译)

描述了有机发光面板，用于封装有机发光面板的工艺和应用于其的涂覆
设备。通过喷墨印刷工艺在盖板上形成具有大表面积的图案化干燥剂。
包装有机发光板的方法和涂覆方法用于减少干燥剂的交联时间，增加干
燥剂的表面积和增强干燥剂的吸湿能力。
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